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Abstract (de)
Um einen Steckverbinder (100) zur elektrischen Verbindung eines elektrischen Leiters mit einem elektrischen Verbindungselement, beispielsweise
einer Buchse, derart weiter zu verbessern, dass der Steckverbinder (100) im Innenraum eines Ofens mit dem elektrischen Verbindungselement
zusammensteckbar ist, um beispielsweise ein Thermometer bereitzustellen, wird vorgeschlagen, dass zwischen einem ersten elektrischen
Kontaktelement (15) und einem zweiten elektrischen Kontaktelement (16) des Steckverbinders (100) zumindest bereichsweise ein erstes Dichtmittel
(21) zur Abdichtung gegen ein Eindringen von Flüssigkeiten und/oder Gasen in einen Bereich zwischen dem ersten elektrischen Kontaktelement
(15) und einer ersten elektrisch isolierenden Schicht (18) zwischen den Kontaktelementen sowie zur Abdichtung gegen ein Eindringen von
Flüssigkeiten und/oder Gasen in einen Bereich zwischen dem zweiten Kontaktelement (16) und der ersten isolierenden Schicht (18) angeordnet ist.
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